
2016
全体会议(多功能厅A):

射频、微波和高速电路中的功率相关因素，Picotest创始人兼CTO Steve Sandler；
用于网络设备制造、芯片组和设备的5G测试和测量技术，是德科技全球副总裁Kailash Narayanan；

5G新无线电测试和测量挑战以及应对方法，罗德与施瓦茨副总裁Alexander Pabst

注册: 8:00-17:00

午餐和观展时间: 11:30 - 12:30

茶歇: 14:05-14:30    赞助商：Pasternack

欢迎晚宴 (凭请柬参加)

技术报告会: 12:30 - 14:05

研习会 & 专家论坛: 14:30 - 17:25 是德科技教育论坛

星期一  
4月1日
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5G/先进通信 电源完整性 仿真与建模 测试与测量 是德科技教育论坛

用于毫米波的封装天线设计
和用于全波分析的有效方法

Cong Li, ANSYS

区块链在5G技术中的机会 
Zhancang Wang 

新的和即将到来的电源
相关挑战

Steven Sandler, Picotest 

5G OTA测试面临的有效性
和可行性挑战

Jimmy Lin, Paralink

隔离较差地天线阵的波束赋
形和总系统效率优化

Joni Lappalainen, Optenni Ltd.

为5G应用设计窄带28-GHz
带通滤波器

NI/AWR

5G基站中的时钟和LO组件：
性能参数和测试解决方案

Rohde & Schwarz

专家论坛：5G OTA测试
Pat Hindle, Microwave Journal,

Moderator

从射频微波器件看三安化
合物半导体集成电路发展

Xiamen Sanan Integrated
Circuit Co.

不同的FPGA固件选项如何
使数字化仪平台能够解决

和促进多种应用
Nanjing Weimu Electronics

协助射频研发，帮助射频工
程师摆脱困境

Infnite Technologies/Pasternack 

5G小蜂窝：系统架构的演变及
其对组件开发的影响

Richardson RFPD

超宽带快速低相位噪声
信号源

Mitron Inc.

用于实现5G MIMO和小蜂窝
的射频解决方案
Analog Devices

用于5G毫米波和卫星通信的
100nm硅基氮化镓技术

Sichuan YiFeng Electronic Science 
& Technology Co. Ltd. 

确保77GHz汽车毫米波雷达
设计的一次性成功

Rogers Corp.

Sub-6GHz 下的砷化镓基与
氮化镓基射频器件

Xiamen Sanan Integrated
Circuit Co.

化合物半导体从设计到批量
生产的总体考虑

WIN Semiconductors Corp.

用于实现物联网扩展的窄
带频谱技术

Michael Violette,
Washington Laboratories

通过阻抗分析进行电力
分配网的测试

Andrea D’Aquino,
Rohde & Schwarz

有源调制负载牵引
Vincent Mallette,
Focus Microwave

射频前端模块设计的全新
解决方案

Liang Jiang, Cadence

针对亚千赫兹范围内精
确的PDN阻抗测量的建模

和探测
Baolong Li, ANSYS

波束赋形的测量
Markus Loerner,

Rohde & Schwarz

高速结构优化器流程简介
Jun Wu, SHENZHEN EDADOC

TECHNOLOGY CO. LTD 

具有频率转置和记忆效应的非
线性RF模块的宽带行为建模

Zacharia Ouardirhi,
AMCAD Engineering

揭开噪声参数测量和模型提
取的神秘面纱

Steve Dudkiewicz,
Maury Microwave

确保前传技术与
5G RAN 保持同步

高性能AI芯片

5G大规模天线测试方法

5G NR技术概览

中国的自主可控化合物半导
体RFIC制造服务

UniCompound
Semiconductor Corporation

雷达以及电力电子应用
中的GaN射频器件建模

如何利用ADS应对高速数
字系统设计的挑战

DDR4地址总线的电源和热
感知信号完整性分析

Anil-Kumar Pandey,
Keysight Technologies

用于芯片/封装/电路板的电气/
热协同仿真的高级IC封装的精

确建模
Dingru Xiao, Cadence

提高Doherty放大器的效率
和输出功率

Markus Loerner,
Rohde & Schwarz

选择高性能探头时要考
虑的关键属性：并非所
有示波器探头都是生来

平等的

颜色含义:		 英语演讲、同传翻译 	 中文演讲
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放大器性能不够或交付不
及时阻碍过您的项目吗？

一些频段中的噪声系数

频率 (GHz)

噪
声

系
数

欢迎来IMS 2019  423展台参观。

高性能放大器首选B&Z。
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2016 注册: 8:00-17:00

茶歇: 10:20-10:50

午餐和观展时间: 12:05 - 13:00

RM 206 RM 208 RM 209 RM 207RM 210 RM 212 展厅

技术报告会: 9:00 - 10:20

技术报告会: 10:55 - 12:05

研习会 & 专家论坛: 13:05 - 16:45

毫米波

仿真与建模

放大器设计

低功耗/物联网

测试与测量

测试与测量

短期课程是德科技教育论坛

是德科技教育论坛

5G/射频设计

9:00 - 12:30
物联网设备的
天线增强器

Fractus Antennas

5G/先进通信

是德科技教育论坛

5G毫米波有源天线单元设计
解决方案

Guannan Tan,
Huizhou Speed Wireless Technology

Co. Ltd.

解决802.11ay技术的测试难题
Xiang Feng,

Keysight Technologies

同步高速数据转换器和数
字化仪：菊花链的好处

Marc Stackler, Teledyne e2v

用于5G的带射频前端的集
成毫米波相控阵天线结构

的设计
Guan Hong Ng,

AAC Technologies Pte. Ltd.

用于5 GHz功率放大器的
LDMOS技术

Steven Theeuwen,
Ampleon

表征变频器相位和群延迟的
现代技术

Rohde & Schwarz

采用100nm和60 nm GaN/Si工艺
为毫米波和太赫兹应用提供

先进的Si CMOS工艺
Sichuan YiFeng Electronic 

Science & Technology Co. Ltd.

专家论坛：GaN技术的现状
Pat Hindle, Microwave Journal, 

Moderator

用于5G测试的经济高效的
测试解决方案和产品

Mini-Circuits

适用于高性能和低成本的毫
米波系统的全硅有源天线

Anokiwave

适合5G毫米波和智能城
市应用的小蜂窝波束赋

形模块
NI/AWR

5G测试技术与仪器新进展
CETC41

高性能小型化的薄膜技术
微波无源器件在5G通信系

统中的应用
Knowles Precision Devices

5G时代高速和射频基材技术
发展方向及应用解决方案
Shengyi Technology Co. Ltd

了解下一代互连中的
技术进步

5G毫米波有源天线模组设计
Speed Wireless Technologies

稳懋半导体的先进GaAs
设计平台

WIN Semiconductors Corp.

测量方法的演变：从模拟
T/R模块到5G射频前端模块
Prosund Electronic Technology

Co Ltd.

氮化镓：射频器件的未来

高达50 GHz的微波和毫米
波产品

Mini-Circuits

HFSS软件在雷达动态场景
模拟中的应用

ANSYS

GaAs MMIC 本地化制造
UniCompound Semiconductor Corp.

示波器不仅仅是一台
数字仪器

新一代增材制造电子器件 - 
电路板、机电零件和射频天

线的精确多材料沉积
Gilad Reshef,

Nano Dimension Hong Kong

通过高速电路板的局部温度变
化效应得出准确的传输线损耗
Richard Legaspino and Jay Shah,

Analog Devices

5G放大器设计的线性度评
估方案总结分析

Ting Yu,
Maury Microwave Corp.

最近PCB设计验证流程
的进展

Lars Van Der Klooster,
NI/AWR

用于无线和物联网产品的
实用小型天线设计

Henry Lau,
Lexiwave Technology
(Hong Kong) Ltd. (55)

OTA测量、暗室和测试
装置校准简介

Fabrício Dourado and 
Alexander Nähring,
Rohde & Schwarz

适合物联网应用的雷达技术
Henry Lau,

Lexiwave Technology
(Hong Kong) Ltd. (78)

具有内部本地振荡器的天
线的近场测量
Thilo Bednorz,

Rohde & Schwarz

使用ASM标准的GaN HEMTS
设备建模 - 提取流程和验证

Frederique SIMBELIE,
AMCAD Engineering

可追踪的RFID标签性能测量
Hui Shao,

JX Instrumentation Co. Ltd.

谐波和基带调谐对线性
度的影响

Vincent Mallette,
Focus Microwaves Group

直接数字预失真(DPD)的模
型推导

Martin Schmaehling, Florian 
Ramian, & Martin Weiss, 

Rohde & Scwharz

优化微波电路测试流程和
数据分析 - 从窄带检测到

DPD实施
Zacharia Ouardirhi,

AMCAD Engineering

毫米微带共形相控阵的研究
Bi Jiaming,

Shenyang Institute of 
Technology

适用于5G MIMO应用的宽带
高效全集成C波段Doherty功

率放大器MMIC
Fei Huang, Tsinghua University

矢量网络分析仪的测量精度
Thilo Bednorz,

Rohde & Schwarz

采用有限分辨率移相器的多
用户毫米波大规模MIMO系统

的混合预编码设计
Xuyao Sun, Southeast University

and Fei Huang, ZTE

适用于5G毫米波通信的高效
宽带线性功率放大器的设计

Junlei Zhao, Ampleon

封装天线设计：连接器在
哪里？ 从有线连接到OTA

Markus Loerner, 
Rohde & Schwarz

利用测量不确定性最大化产
量并缩短产品上市时间

微波和毫米波计量技术的
发展趋势

宽带通信卫星毫米波测试
解决方案

如何应对5G NR最新射频
测试标准要求的挑战

GaN微波毫米波功率器件和
功放芯片的全参数测试

ADS射频和微波设计解决方案

新一代电台综测及自动化
测试解决方案

使用m-MIMO信道仿真测试
大模MIMO 5G基站性能

5G时代的射频元器件测试

聚焦5G大功率功放PCB高频
材料的热管理

Wuxi Relong New Material 
Co. Ltd,

颜色含义:		 英语演讲、同传翻译 	 中文演讲
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星期二  
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RM 206 RM 208 RM 209 展厅

技术报告会: 9:30 - 11:55

信号完整性 测试与测量

射频/微波设计

电源完整性

前端设计
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56Gb/s 4脉冲幅度调制信号完整性设计要点
Yin Zhang, Sugon

基于25Gbps NRZ及更高速率Serdes链路中skew研究
Zhenwei Zhao,

Dawning Information Industry Co. Ltd.

精密锁相频率计的理论与实现
Jun Lu,

Chinese Academy of Sciences

高密度SSD中宽边耦合DDR4信号的接地反弹
Vinod Arjun Huddar, Western Digital

PCB与高速线缆的射频测试
徐鸿飞, Rohde & Schwarz

如何通过芯片/封装/PCB协同设计设计可靠的
配电网络

卢娴, ZTE Corporation

用于电源引起的抖动灵敏度分析的低功耗SERDES
收发器和解决方案
Michael Chang, hTC

基于Y形结构的平面微带分形天线的设计与优化
Fu Lihua,

Shenyang Institute of Technology

针对5G和其他应用的射频GaN建模
Mark Dunn, Keysight

利用网络综合加速匹配电路设计
David Vye, NI/AWR

表征LNA和射频前端的脉冲恢复时间和行为
Thilo Bednorz, Rohde & Schwarz

LTE中继器性能验证
Azah Syafa Mohn Marzuki, Telekom R&D Sdn Bhd

适合4G/5G高级应用的线性前端模块
Florinel Balteanu

Skyworks Solutions

更好的放大器或射频前端设计决策可改善您的
射频测试工作流程

Fabrício Dourado,
Rohde & Schwarz

应对现代射频、微波、毫米波在OTA测试系统中
最困难的挑战

Fabrício Dourado et al, Rohde & Schwarz

5G设备中的射频前端系统和组件设计挑战
Lawrence Tao, Qorvo

午休和抽奖: 12:00 - 13:00

颜色含义:		 英语演讲、同传翻译 	 中文演讲

美国认证协会（ACB）培训课程 (215会议室)

9:30 - 10:30
欧盟和北美的5G技术法规
ACB EU Director, Michael Derby
ACB EU Senior Reviewer, Pieter Robben

11:00 - 12:00
欧盟和北美的5G技术法规
ACB EU Director, Michael Derby
ACB EU Senior Reviewer, Pieter Robben
13:00 - 14:50

星期二

用于5G设备SAR测量的矢量探针
阵列技术
ART-Fi CEO, Stephane Pannetrat
ART-Fi Chief Engineer Lyazid

15:10 - 16:30
印度对TEC和BIS的批准
UTTL GM George Luo

星期三

9:00 - 13:00
iNARTE现场考试
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